附件2
北京高精尖产业发展基金重点投资领域
	序号
	领域名称
	重点投向

	一
	节能环保
	1、节能技术装备：高效清洁燃烧设备、高效电机设备、余热余压利用、半导体照明、节能家电、绿色建材的研发和应用。

	
	
	2、环保技术装备：大气污染物协同处理技术及其集成工艺、成套装备与催化剂开发应用；工业废水和生活污水处理、受污地下水处理、水体富营养化控制、总磷达标排放等关键水污染防治技术研发应用；土壤污染诊断、检测和修复技术研发应用；城镇生活垃圾和危险废物处理处置技术研发应用；新型吸声、隔声、隔振、减振材料及噪声源头治理成套设备研发应用。

	
	
	3、资源循环利用技术装备：尾矿、工业废渣为原料的高附加值再生资源；废旧汽车、电器电子、动力电池、节能灯碳纤维材料等产品的智能拆解和自动化分选等关键技术装备；农业节水灌溉、工业节水和海水淡化技术研发应用。

	
	
	4、节能环保服务业：节能和环境监测领域提供诊断、设计、融资、建设、运营等能量系统优化服务；环境基础设施建设；环境物联网与大数据建设；环境污染第三方治理。

	二
	集成电路
	1、下一代新型显示相关芯片：液晶面板驱动芯片、液晶面板电源管理芯片、驱动触控整合型芯片、OLED面板驱动芯片、OLED面板电源管理芯片、时序控制芯片、ALL-IN-ONE整合型芯片。 

	
	
	2、高性能通用数模混合集成电路：高性能模拟集成电路，高效电源管理芯片，数模模数转换芯片等的研发及应用。 

	
	
	3、半导体设备及零部件：应用于大规模集成电路、LED、显示、先进封装、MEMS、功率半导体、III-V族半导体、光波导等领域的刻蚀机、PVD（物理气相沉积设备）、CVD（化学气相沉积设备）、ALD（原子层沉积设备）、退火设备、去胶设备、氧化/扩散设备、清洗机等核心工艺设备以及半导体设备用的核心零部件MFC（气体流量质量控制器）的研发和产业化应用。

	三
	智能制造系统与服务
	1、智能核心装置及部件领域。MEMS传感器、高性能传感器、多功能传感器等高端新型传感器；工业互联网、可编程逻辑控制器，流程自动化、工厂自动化及轨道交通等智能控制系统；数字化、智能化、网络化仪表，检测分析仪器，精密科学仪器等高端仪器仪表；高精度高可靠性制动装置等精密传动装置，精密减速器、伺服控制器、液气密元件及系统等智能制造基础零部件等。

	
	
	2、智能制造装备领域。高档数控机床、机器人、增材制造等智能制造核心装备和系统集成产品等。

	
	
	3、新模式新业态推广应用。自动化生产线、数字化车间和智能工厂示范工程；个性化定制、网络协同制造、众包众创和电子商务等新模式新业态应用；能源、节能环保等行业智能管理服务等。

	
	
	4、公共服务平台建设。智能制造基础共性和关键应用标准试验验证平台、共性及关键技术开发平台、检验检测公共服务等平台建设。

	四
	新一代健康诊疗与服务
	1、生物技术药物领域：抗体类药物，基因工程蛋白类药物，核酸药物、基因治疗药物及干细胞等细胞治疗产品。重大或新发传染病疫苗，基因工程疫苗，核酸疫苗，治疗性疫苗等新型疫苗。

	
	
	2、生物医用植介入物：循环系统、神经系统、齿科、骨科及眼科等植介入生物医用产品，生物膜材料，栓塞剂，人工血液，硬脑膜修补材料，透明质酸及胶原蛋白等软组织填充材料，细胞组织诱导性生物材料等。

	
	
	3、高性能医学诊疗设备领域：医学诊断试剂及设备，肿瘤治疗设备，康复治疗设备，激光治疗设备，专科治疗设备，数字化手术系统，生命支持设备，医学检查检验仪器，医学影像设备，高性能超声诊断设备，植入电子治疗装置等。

	
	
	4、智能健康产品领域：可穿戴设备、健康数据采集终端等移动医疗相关软件及终端设备；医疗问询服务、预约挂号、健康管理云等移动医疗云平台，eHR等远程医疗相关产品和服务。

	
	
	5、化学制药领域：靶向、个性化抗肿瘤药及辅助用药，针对心脑血管疾病、代谢及退行性疾病的新型单、复方药物，新型抗感染药物、免疫调节剂及神经系统药物；近2-3年有可能获得生产批件的国内首创的创新型药物，或国外专利即将到期的品牌仿制药。

	五
	新材料
	1、前沿新材料领域。超导材料、纳米材料、智能材料及生物材料。重点聚焦碳纳米管、石墨烯、医用材料、高温超导、记忆合金等材料。

	
	
	2、关键新材料领域。钕铁硼、非晶及微晶带材等特种金属功能材料；高温合金、钛合金等高端金属结构材料；液晶显示材料及功能性膜材料等先进高分子材料；先进陶瓷及人工晶体等新型无机非金属材料；高性能树脂基复合材料等。

	
	
	3、支撑支柱产业配套新材料。集成电路用新材料重点发展靶材、大硅片、高档光刻胶等高端新材料；新能源汽车用新材料重点发展锂离子电池正极材料、锂电池隔膜、稀土储氢材料以及车身轻量化复合材料；航空航天用新材料重点发展高性能树脂基复合材料、稀土热障涂层材料、钛合金及高温合金等关键材料；智能制造装备用新材料重点发展高端金属粉末、光敏树脂及高性能陶瓷等增材材料；新一代诊疗诊断用新材料重点发展人工关节、支架、血管及缓控材料等新材料。

	六
	智慧城市
	1、城市物联网感知体系建设领域：包括智慧灯杆、公共WIFI、空天一体化等相关城市物联感知体系的建设、运维、管理和运营。

	
	
	2、城市大数据应用领域：推进政务数据共享、开放，加强政企协同全社会范围内的大数据形成和应用，为领导决策、公共服务、城市管理提供支撑。

	
	
	3、“互联网+政务服务”支撑和应用领域：推进政务服务相关资源与社会现有服务渠道实现深度整合，最大限度地便民利民。通过建设和对接相关政务服务平台或载体，将政务服务有效推送到百姓身边，助力足不出户网上通办。

	七
	人工智能
	1、人工智能底层技术：机器学习算法、深度学习算法；语音识别、机器翻译、语义建模、语义知识图谱；机器视觉、卷积神经网络；大规模高性能人工智能训练引擎；数据清洗工具、数据标注工具、数据共享工具；人工智能计算芯片。

	
	
	2、人工智能典型行业解决方案：智能社会应用、智慧交通应用、智能家居应用、智慧金融、智能健康、无人机、智能教育以及人工智能与其他行业深度结合的典型应用。 

	八
	通用航空与卫星应用
	1、通用航空领域。通航机场网络、通航运营服务保障体系建设，通用航空整机、航空发动机、航空电子系统、航空材料、地面保障、空域安全等方面的技术、标准和产品的研发应用。

	
	
	2、卫星应用领域。卫星遥感测绘、卫星导航、卫星通信、微小卫星应用等方向，核心芯片、数据、应用终端、软硬件平台、应用服务体系建设。
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